




RESUME
Le bon fonctionnement d'un équipement électronique est lié à la bonne évacuation de la chaleur des  composant qui le constituent ( diode, transistor, etc.). En effet, ces composants devant générer une puissance verront leur température s'élever. De ce fait, dans la conception d'un matériel électronique, l'évacuation rapide et efficace de la chaleur générée doit être prise en compte. Cependant, le facteur principal considéré dans la réalisation de ce type de matériel, demeure la minimisation de la température maximale atteinte dans les composants.
Le présent travail consiste en l'étude du transfert thermique dans un canal partiellement poreux comportant des blocs solides intermittents et identiques générant de la chaleur. Toutefois, pour aborder graduellement le problème et pour une question de validité du code de calcul, le cas des blocs sans milieu poreux a été aussi abordé. L'écoulement est régi par l'équation de Darcy-Brinkman-Forchheimer dans la région poreuse, et par les équations de Navier-Stokes bidimensionnelles et elliptiques dans la région fluide. Une formulation vitesse-pression avec un maillage décalé pour les vitesses, utilisant la méthode des volumes finis à été adoptée dans la modélisation numérique.
Dans une première étape, on s'est intéressé au cas du canal sans milieu poreux. L'influence, sur le transfert thermique, de certains paramètres tels que le nombre de Reynolds et l'espacement des composants, est analysée.
La seconde étape considère l'effet sur le processus de refroidissement d'une couche poreuse interposée en aval et en amont de chaque composant. Les effets des paramètres caractéristiques des milieux poreux, tels que le nombre de Darcy, la viscosité effective et la conductivité thermique effective, sont résumés et commentés.
